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Minimaalne vahekihi paksus

See parameeter iseloomustab Brandner Electronics OU poolt mitmekihiliste
trUkkplaatide tootmises kasutatavat kdige dhemat vahekihti, mis

naitab parast mitmekihilise paketi pressimist saavutatavat paksust.
Pressijargne paksus voib varieeruda +10% ja on séltuvuses

sisekihtide topograafiast, st kui palju sisekihtide pinnast on kaetud

vasega ja milline on vaskfooliumi paksus jne.

Brandner Electronics OU kasutab oma tootmises jargmiseid vahekihte:

Tadp Paksus
1080 0.063mm
2116 0.110mm
7628 0.180mm

Projekteerimisel, eriti lainetakistustega trikkplaatide korral, on
vajalik selgeks teha, milliseid vahekihte valmistaja omab ja neid
kasutada. Mottetu on projekteerimise kaigus moelda valja voi
ndustuda CAD programmi paigaldatud olematu vahekihi
paksusega, naiteks 0.126mm.



